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Amtest Slovakia, s.r.o. sa v dioch 29.3.2011 az 1.4.2011 z0Castni
19. medzindrodného velirhu elekirotechniky a elektroniky
AMPER, ktory sa tohto roku bude po prvy raz konat v Brne.

Srdeéne vds pozyvame do ndsho sténku v Hale P, €. 146.

Premiestnenie veltrhu do Brna, zhruba do stredu Ceského a
slovenského obchodného priestoru, vnimame pozitivne,
nakolko do Brna to nemd daleko ani vacsina ndvstevnikov zo
Slovenska. K ndSmu rozhodnutiu zUCastnit sa tento rok na
Ampéri prispela g podia ndsho ndzoru neustdle klesajuca
Uroven slovenského velfrhu ELOSYS.

Tento rok nds preto ndjdete v dvojstdnku spolu s nasou
sesterskou firmou Amtest Czech Repubilic, s.r.o.

V nadej expozicii ndjdete dve vyrobné zariadenia SMT, JBC
spdjkovaciu techniku a spotrebné materidly od nasich
doddvatelov Kester, Qualitek, R2R, Microcare, Humiseal, P. Kay
Metal ainych.

V sUvislosti s veltrhom Amper sme pre vds pripravili toto rozsirené
vydanie nd&sho SMT magazinu, v ktorom by sme vas radi
obozndmili s nasledovnymi doddvatelmi z n&sho portfélia:

HELLER

INDUSTRIES

Technology leader v oblasti
konvekéného reflowu

Co do poctu vyrobenych i

peci, aktudine  najvacsi § g s
vyrobca konvekénych reflow
peci, americkd firma HELLER
Industries sa vdaka neustd-
lym inovacidm stabilne drzi
na technologickej 3pici.

ny
Aktudlne je v  ponuke 0 T

modelovy rad MKIll, ktory sa |

vyznacuje nasledovnymi

prednostami:

® Bezolovnaté spdjkovanie bez kompromisov. UZ najmensi
model 1707MKIIl Air m& 14 nezdvislych vyhrevnych zén, 7 dolu
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a 7 hore + 1 vyhrevnU zénu. Takdto konfigurdcia nechdva
investora v klude, Ze jeho pec zviddne vietky ndrocné DPS.

stratégia vacsieho poctu kratsich zén umoznuje presné
tvarovanie profilu a jeho prispdsobenie procesnym
poziadavkdm

dizajn z6n balanced flow a smer niteného obehu vzduchu v
nich umoZnuje lepsiu teplotny separdciu susednych zén a s
pouzitim karburdtorov mdze byt AT medszi susediacimi zébnami
az 100°C. Toto sa vyuziva najmd pre rychly prechod do
reflowu medzi poslednou predohrevovou zénou a prvou peak
zénou.

e Takisto smer prddenia zo stredu kolmo na smer dopravnika
zabezpecuje homogenitu teploty, prie€ne na dopravnik je
folerancia iba + 2°C

unikatny systém separdcie tavidla Gen 5 umozrivje nastavit
automaticky Cistiaci cyklus autoclean. Ten sa podla
nastavenia spusti automaticky i po&as vyroby, bez toho aby o
tfom obsluha vedela.

pred autocleanom...

najnovsi systém
separdcie Cool pipes
s vodnym chladenim sa
efektivne vyuziva pri N2
aplikacidch  (uzavrety
kolobeh procesného
plynu) a vzduchovych
aplikécidch s pozia-
davkou na  vysoky
gradient chladenia po
reflowe.

* vietky pece Heller sU standardne vybavené softvérom KIC a
pripojkami pre pripojenie termocldnkov, takZze zakaznik mdze
okamtzite profilovat bez potreby dokUpenia profilometra.

e vietky pece sU vybavené softvérovym ndstrojom Oven Cpk
pre sledovanie Statistik a odchylok jednotlivych zén.

® zaujimava cena

Vsetky informdcie k peciam Heller vdm radi poskytneme na
nasom stdnku Amper 2011.

Nordson

ASYMTEK

Expert v nandsani materidlov na substrat

Americkd firma Nordson je celosvetovo zndmym vyrobcom a
doddvatelom technoldgii nandsania materidlov na substrdty
pre rbzne odvetvia priemyslu. Jej dcérska firma Asymtek sa
Specializuje na dispenzné a lakovacie zariadenia pre
elekfrotechnicky  priemysel,  vrdtane  technoldgii  pre
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vytvrdzovanie a vysiianie. Portfdlio Asymteku mozno rozdelit do
dvoch zdkladnych kategdrit:

Selektivne lakovanie:
Predstavuje automatické sériové lakovanie DPS & uz v linke
alebo off-line za G&elom ochrany spojov v réznych prostrediach

a proti vplyvom réznych prostredi. Pri priprave aplikdcie musi

zAkaznik zadefinovat:

¢ plochy, ktoré musia byt zalakované

e plochy, ktoré nesmu byt zalakované

¢ plochy, na ktorych nezdlez

o typ laku alebo prostredia, resp. poziadavky na ochranu

V pripade, Ze zdkaznk nemd
predpisany typ laku, radi mu s vy-
berom vhodného laku pombzeme,
nakolko Amtest je distribUtorom
Specidinych lakov pre elektro-
technicky vyrobu Humiseal. Nasi
inZinieri  sU  Skoleni jednak pre
zariadenia Asymtek a rovnako qj
pre materidly Humiseal, takZze dok&dzeme navrhnut konfigurdciu
tak aby bezpe&ne fungovala sUhra zariadenia a materidlu.

VvV sUCasnosti  Asymtek ponuUka
modelovy rad SL-940E / SL-941E.
Tato platforma mbéze byt vybavend
fluid systémom s niektorym z
viacerych typov aplikétorov,
pricom je moznd nezdvisld alebo
synchrénna praca dvoch
aplikdtorov na jednom zariadeni.
Vyhody lakovacej technoldgie
Nordson Asymtek a rieSenia Amtest
v skratke:

o Siroky vyber aplikdtorov a ventilov +

e edge definition nandSaného pdsika laku pri pouZiti
technoldgie filmcoat

e bezkonkurenénd rychlost lakovania, ¢o zabezpecluje
dostato&nu kapacitnu rezervu a ndvratnost investicie

e komplexnost rieSenia: lakovacie zariadenie + materidl (lak) +
vytvrdzovacie zariadenie podla typu laku

¢ ndstroje procesnej kontroly a traceability. Softvérovd kontrola
reguldtorov tlaku vzduchu a laku. Zariadenie SL 940E zdlohuje
az 10 procesnych lakovacich parametrov

e softvér EASYCOAT 3ity na mieru pre lakovaci proces. Ziadna
modifikécia P&P alebo dispenzného softvéru

e pohodind tvorba lakovacieho programu formou virtudinych
mdsk

Dispenzovanie:

Pre tento proces ponuka Asymtek
modelovy rad SPECTRUM S-9XXN, vo
verzii s jednym alebo dudlinym
dopravnikom. V  kombindcii  so
Sirokym spektrom ventilov pokryva
zariadenie nasledovné aplikdcie:

¢ SMA - nand&sanie adheziv, vrdtane
najprogresivnejsej bezkontaktnej
jet metddy

Solder masking

Solder paste dispensing

Dam & Fill

Die aftach

Conductive adhesive dispensing
Encapsulation

LED Assembly

Flat panel display assembly
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¢ Microcoating — dispenzér pouZity pre ultra jemné selektivne
lakovanie

Jet dispensing sa v sGCasnosti javi ako najprogresivne;jsia
metdda dispensingu, a to z viacerych dévodov:

e rovnomernost dévky — u najndrocnejlich aplikécii dokonca s
moznostou kalibracie ddvkovania. U trysky nedochddza k
nalepeniu materidlu zospodu, ako tomu byva u ihly. U
aplik&cii vyuZivajucich active nozzle je toto privedené do
dokonalosti.

o vysokd rychlost — vdaka ddvkovaniu za letu, pricom tryska leti
vo vyske cca 2 - 3 mm nad substrdtom a ddvkuije za letu.
Pritom sa pocita s balistikou dopadu kvapky.

¢ bezkontakind metdbda. Nedochddza napr. k rozmazaniu
pasty vyskovou nozickou ihly.

Navstivte nds v nasom stdnku na velirhu Amper 2011 a my vém
radi poskytneme dalSie informdcie k lakovacim a dispenznym
zariadeniam Nordson-Asymtek.

ASSCON

SYSTEMTECHNIK
Lider v technolégii spajkovania v parach

Zariadenia ASSCON pre spdjkovanie v pardch v sucasnosti
nastavujy latku v automatizovanej spdjkovacej technike.
Moderny  dizajn  zariadeni a fyzikdine zdkony procesu
determinuju  bezdefektiné spdjkovanie SMT dosiek i pre
spdjkovanie bezolovnatymi  pastami.  UmozZiuju  spdjkovat
zostavy s komponentmi ako QFP, BGA, Flip-Chip s vysledkami
vysokej kvality.

Zariadenia  série QUICKY  sU
navrhnuté pre laboratérne po-
vZitie, prototypovy a malosériovy
vyrobu. Vdaka kompaktnému
dizajpu mbéze byt zariadenie
premiestnené  kdekolvek  bez
predchddzajicej pripravy. K pre-
vddzke zariadenia je potrebné len
pripojenie na sief 240V.

By (!
Koncept zariadenia: e
Zariadenie je pozoruhodné vdaka ‘N s v
svojej jednoduchosti, jednodu-
chému povuZitiu a napriek tomu
schopnosti  bezdefekiného, vysokokvalitného spdjkovania.
Vdaka malym rozmerom zariadenia a jeho nezdvislosti na
fixnych napdjacich systémoch, mdze byt zariadenie pouzité na
ktoromkolvek pracovisku bez obmedzeni. Procesnd komora s
elekfrickym zdvihom palety je integrovand v samonosnom
rdme zariadenia. Teplotné senzory vyhrevnych felies,
pracovného média a parnej komory maju elektronickd kontrolu,
¢im zabezpeduju absolutnu spolahlivost procesu.
Automatickym meracim cyklom si zariadenie samo rozpoznd
pouzité médium. Chladiaca jednotka systému s uzavretym
okruhom je umiestnend v spodnej Casti zariadenia.

Popis procesu:

Po otvoreni zariadenia sa spdjkovany produkt(-y) viozi na
pracovnU paletu. Uzavrie sa veko zariadenia a stlacenim
tlacidla START sa proces zacina. Elektromotor spUsta pracovnu
paletu so spdjkovanymi produkimi do spdjkovacej pozcie.
Vyhrievanim zdsobnika s médiom zapocne tvorba pdr. PLC
reguluje produkciu pdr podla predtym nastaveného teplotného
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gradientu. Po dosiahnuti spdjkovacej teploty a zaspdjkovani sa
vypne ohrev, pracovnd paleta je automaticky zdvihnutd do
chladiace] pozicie, kde sa zapnu chladiace ventildtory. Po
vypriani  chladiaceho Casu zariadenie  signalizuje, Ze
spdjkované produkty je mozno vybrat. Cely proces je plne
automaticky a mbze byt pozorovany cez priezorové okno.

Typické aplikacie:

¢ Laboratérne pouiZitie pre kvalifikdciu a testovanie
spdjkovacieho procesu

¢ Spolahlivé spdjkovanie ndroénych a rozmernych "single
piece" DPS

¢ Spdjkovanie malych séri

¢ Konftrola kvality spdjkovacej pasty a DPS

e Opravy spdjkovanych zostdyv, odspdjkovanie (napr. BGA) a
neskor opdtovné zaspdjkovanie

Fyzikdine zdkony spdjkovania v pardch zabezpecuju extrémne
stabilné procesné podmienky. VyuZivajic paru ako médium
prenosu tepla na spdjkovany produkt — nezdvisle na jeho
velkosti a hmotnosti — je tento rovnomerne vyhrievany na
predohrevovy a spdjkovaciu teplotu. Geometrické parametre
ako je tvar komponentu, hustota osadenia sU pre proces
nepodstatné. Vdaka velkej hustote pdr, kyslik je parami média
vytlageny z priestoru spdjkovania, to znamend, Ze nie sU
potrebné Ziadne ochranné plyny.

K prehriatiu spdjkovanej zostavy, poskodeniu komponentov
alebo delamindcii DPS nemdze dojst, nakolko maximdina
spdjkovacia teplota nikdy neprekrodi teplotu varu pracovného
média, napr. 230°C pri pouziti média pre bezolovnaty proces.
Prenos tepelnej energie nastdva vyhradne pri kondenzdcii pdr
na spdjkovanej zostave. Teplotny gradient je udrZiavany vdaka
riadeniu doddvky energie pocas ohrevu a spdjkovacieho
procesu. DistribUcia energie na celej spdjkovanej zostave je
rovnomernd. Preto moézu byt bez problémov zaspdjkované qj
zloZité 3D zostavy.

Hlavné vyhody QUICKY 450 v skratke:

e Systém s jednoduchou obsluhou

¢ Integrovany chladiaci systém

e Proces plne automaticky

¢ Nie je potrebné profilovanie DPS

o Automatické rozpoznanie pracovného média

¢ Plynule nastavitelny gradient ohrevu

e Proces spdjkovania bez pristupu O2

e Bezolovnaty proces bez obmedzeni

e ASB (Automatic Solder Break) automatické rozpoznanie
ukoncenia spdjkovacieho procesu

e TGC (Temperature Gradient Control) plynule nastavitelny
gradient ohrevu

e OPC (Optical Process Control) moznost sledovat proces
vizudine.

Zariadenie Q-450 ndjdete vystavené v nasom stdnku na veltrhu
Amper 2011. Radi vam tieZ poskytneme informdacie o vdacsich
pripadne linkovych modeloch ASSCON.

AUTOTRONIK

Fertigungssysterne flr die Elektronikindustrie

Flexibilné osadzovacie automaty
pre malosériovu vyrobu

Medz hlavné vyhody osadzovacich automatov Autotronik patri
flexibilita a uZivatelsky privetivéd koncepcia — zdkladnU verziu
automatu je moiné priebeine doplhiat o dallie bdzy
poddvacov, poddvace, pripadne dopravnik atym presne
kopirovat poziadavky vasej vyroby.

Kontakt: Amtest Slovakia, s.r.o., Mikoviniho 10, 917 01 Trnava,

Tel: +421-33-5907925

Zakladné viastnosti:

e Optické centrovanie full
vision — k centfrovaniu
sUCiastok sU pouzité
kamery s COGNEX vision
vyhodnotenim.

¢ Celokovové inteligentné
poddvace
s freceabilitou.

¢ Moduldrny stroj—
jednoducho rozsiritelny
u z&kaznika.

e Pohon v osiach
pomocou skrutkovice
s enkdbderom.

¢ MozZnost presného
dispenzovania lepidla pripadne spdjkovacej pasty.

-
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Zariadenie Autotronik BS384 uvidite v nasej expozicii na vystave
Amper 2011.

Okrem uvedenych zariadeni V&m samozrejme poskytneme
informdcie o novinkdch nasich tradicnych i novych
doddvatelov zariadeni:

Samsung Techwin ( high speed P&P, automatickd siefotlac)

Vi Technology (automatickd optickd in§pekcia)

OSAI (odd shape / axial / radial / laser markery / laser. delicky)
RUSSELS (environmentdine testovacie komory

SOLDERCOM (selektivne spdjkovanie)

THINKY (mixéry spdjkovacej pasty)

TWS (entry level SMT vybavenie)

CAB (magaziny, delicky DPS)

EBSO (formovanie a strihanie THT komponentov)

Tesime sa na
stretnutie
s vami!
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